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‘세계 1 위’ 기판 핵심기술을 선도해 나가는 ‘ACI 사업부’에서  

세계 초일류 기업으로 이끌어 나갈 창의성과 도전 정신이 넘치는  

여러분의 지원을 기다리고 있으니 많은 지원 부탁 드립니다. 

  

1. 모집분야 : PCB 연구개발    

분야 직무 상세 직무 근무지 

연구개발 

설비 
· 설비제어, S/W 알고리즘, 화상 및 레이저기술 

· 설계분야 (기계, 기구, 검사장비) 

수원 

세종 

부산 

재료 · 고분자 합성, 유기/무기 복합재료 및 적층기술/분석 

공법 

개발 

· 미세회로 형성 (노광, 에칭, SR Coating) 

· 표면처리 (전해 / 무전해 도금) 

· 가공기술 (Laser Drill) 

· SMT(PBA) 공정 설계/개발 

· PKG 공정 및 Bump 기술 

· 전기특성 및 광학 검사 

  

2. 지원자격 

   - 박사학위 취득 및 취득예정자 ('15.8 , '16.2 ), 현재 Post Doc. 과정  

     ※ 기계, 물리, 고분자, 화학/화공, 재료/금속, 전기/전자 

  

3. 지원방법 : 이력서 E-mail 개별 접수 (제출기한 : 2015 년 7 월 31 일) 

   ※ 개인 이력서 제출 가능 (결과발표는 합격자 한해서 개별 안내) 

 

4. 전형절차 : 서류전형 → 기술면접 → 임원면접 → 건강검진 
 

5. 문의 : 삼성전기 인사팀 이승민 대리 

         ☎ 051-970-7149, seungminsm.lee@samsung.com 

[[[[삼성전기삼성전기삼성전기삼성전기    ACIACIACIACI 사업부사업부사업부사업부]]]]    


